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Bezeichnung / Beschreibung Bezeichnung nach IPC
Via mit Lotstopplack- Via mit Létstopplack-
Freistellung Freistellung

Maskenfreistellung (MF) =
Bohrdurchmesser + 100pum

Beidseitiges offenes Via.

Plugged Via Plugged Via Type IV-b
(Stopseldruck)
+ Lotstopplack

Beidseitiges verschlossene Via.
Farbe Griin und nicht
elektrisch leitend. Zusatzlich
mit Lostopplack Gberzogen.

Gefllltes Via mit Kupfer Filled & Capped Via Type VII
Uberzogen

Das Via ist komplett mit einer
Paste gefillt. Die Paste ist nicht
elektrisch leitend. Die Paste
wird beidseitig mit Kupfer
Gberzogen.

Geeignet fir Via in Pad.
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